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飞思卡尔半导体 文件编号：QFN_Addendum 

补遗 修订版 0，2014 年 7 月

新 QFN 软件包迁移的附录

本增编提供了对本书所涵盖产品的 98A 案例大纲编号的更改。 由于一些包装从金线迁移到铜线，
案例大纲发生了变化。 请参阅下表，了解旧（金线）包装与新（铜线）包装。 

要查看新图纸，请访问 Freescale.com 并为您的设备搜索新的 98A 包装号。

有关 QFN 软件包使用的更多信息，请参阅 EB806： QFN 和 DFN 封装上暴露垫的电气连接建
议。 
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部件号 包装说明 
原始（金线）包装文件编号 当前（铜线）包装文件编 

号 

MC68HC908JW32 

MC9S08AC16 

MC9S908AC60 

MC9S08AC128 

MC9S08AW60 

MC9S08GB60A 

MC9S08GT16A 

MC9S08JM16 

MC9S08JM60 

MC9S08LL16 

MC9S08QE128 

MC9S08QE32 

MC9S08RG60 

MCF51CN128 

48 QFN 98ARH99048A 98ASA00466D 

MC9RS08LA8 48 QFN 98ARL10606D 98ASA00466D 

MC9S08GT16A 32 QFN 98ARH99035A 98ASA00473D 

MC9S908QE32 32 QFN 98ARE10566D 98ASA00473D 

MC9S908QE8 32 QFN 98ASA00071D 98ASA00736D 

MC9S08JS16 

MC9S08QB8 

24 QFN 98ARL10608D 98ASA00734D 

MC9S08QG8 24 QFN 98ARL10605D 98ASA00474D 

MC9S08SH8 24 QFN 98ARE10714D 98ASA00474D 

MC9RS08KB12 24 QFN 98ASA00087D 98ASA00602D 

MC9S08QG8 16 QFN 98ARE10614D 98ASA00671D 

MC9RS08KB12 

MC9S08QG8 

8 DFN 98ARL10557D 98ASA00672D 

MC9RS08KA2 6 DFN 98ARL10602D 98ASA00735D 

新 QFN 软件包迁移的增编，修订版 0 

2 飞思卡尔半导体 

MC9S08AW60 
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HCS08
微控制器

MC9S08AW60
修订版
2006 年

Freescale.com

MC9S08AW48 
MC9S08AW32 
MC9S08AW16 
数据表 

MC9S08AW60 功能

8 位 HCS08 中央处理器单元（CPU）
• 40MHz HCS08 CPU（中央处理器单元）

• 20MHz 内部总线频率

• 添加了 BGND 指令的 HC08 指令集

• 单线背景调试模式界面

• 断点功能，允许在电路调试期间设置单个断点

（加上片上调试模块中的另外两个断点）

• 片上实时电路模拟（ICE ），具有两个比较器
（加上 BDM 中的一个），九种触发模式和片上

总线捕获缓冲区。 通常在触发点之前或之后显

示大约 50 条指令。

• 支持多达 32 个中断/重置源

内存选项 
• 高达 60KB 的片上电路内可编程闪存，具有块

保护和安全选项

• 高达 2 KB 的片上 RAM

深圳市南天星电子科技有限公司 专注NXP推广 
www.soustar.com.cn, 13632858587
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时钟源选项 
• 时钟源选项包括晶体、谐振器、外部时钟或具有

精确 NVM 修剪的内部生成时钟

系统保护 
• 可选计算机正常运行（COP）重置

• 带复位或中断的低压检测

• 重置的非法操作码检测

• 通过重置进行非法地址检测（一些设备没有非

法地址）

省电模式 
• 等待加两站

外围设备 
• ADC—高达 16 通道的 10 位模数转换器，具有

自动比较功能

• SCI—两个具有可选 13 位中断的串行通信接口

模块

• SPI—串行外围接口模块

• IIC—集成电路总线模块以高达 100 kbps 的速

度运行，具有最大总线负载；能够以更低的负

载获得更高的波特率

• 计时器—一个 2 通道和一个 6 通道 16 位定时器
/脉冲宽度调制器（TPM）模块：每个通道上可

选择的输入捕获、输出比较和边缘对齐 PWM

功能。 每个定时器模块都可以配置为缓冲、居

中 PWM 
（CPWM）在所有频道上

• KBI—最多 8 针键盘中断模块

输入/输出
• 多达 54 个通用输入/输出（I/O）引脚

• 用作输入时，端口上的软件可选择上拉动

• 用作输出时，端口上的软件可选择斯通率控制

• 用作输出时，端口上的软件可选驱动强度

• 主重置引脚和开机重置（POR）

• RESET、IRQ 和 BKGD/MS 引脚的内部上拉，

以降低客户系统成本

套餐选项 

MC9S08AW60/48/32 
• 64 针四平面包（QFP）

• 64 针低调四平面封装（LQFP）• 48 针低调四

平面包（QFN）

• 44 针低调四平面封装（LQFP）

MC9S08AW16 
• 48 针低调四平面包（QFN）

• 44 针低调四平面封装（LQFP）

MC9S08AW60 数据表
封面：MC9S08AW60 MC9S08AW48

MC9S08AW32 MC9S08AW16

MC9S08AW60 
修订版 2 
12/2006 

深圳市南天星电子科技有限公司 专注NXP推广 
www.soustar.com.cn, 13632858587
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修订历史 

为了提供最新信息，我们在万维网上的文件修订将是最新的。 您的打印副本可能是更早的修订版。 要验

证您是否有最新信息，请参阅： Http://freescale.com/ 

以下修订历史表总结了本文件中包含的更改。 为了您的方便，页码指示符已链接到适当的位置。 

修订号 修订日期 更改说明 

1 1/2006 初始外部释放。 

2 
2006 年 12 

月 

包括 KBI 块更改；新 V /我 数字；RI 规格更改；带有 ICG 装饰修改的 SC 
OL OL 女儿

部件号；在 ADC 中添加温度传感器。 解决了停止 IDD 问题，添加了 RTI 图、

bandgap 信息，并合并了电气编辑和任何 ProjectSync 问题。

该产品集成了 SuperFlash®从 SST 获得许可的技术。

Freescale™和 Freescale 徽标是 Freescale Semiconductor, Inc.的商标。 ©飞思卡尔半

导体公司，2006 年。 保留所有权利。

深圳市南天星电子科技有限公司 专注NXP推广 
www.soustar.com.cn, 13632858587
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第 1 章 导言

1.1 概述 

MC9S08AW60、MC9S08AW48、MC9S08AW32 和 MC9S08AW16 是低成本、高性能 HCS08 系
列 8 位微控制器单元（MCU）的成员。 该系列中的所有 MCU 都使用增强的 HCS08 核心，并具

有各种模块、内存大小、内存类型和软件包类型。 参考 表 1-1 用于内存大小和软件包类型。

表 1-2 总结了 MC9S08AW60 系列中可用设备每种软件包类型的外围设备可用性。
表 1-1。 MC9S08AW60 系列设备

装置 闪光灯 公羊 包裹 

MC9S08AW60 63,280 

MC9S08AW48 49,152 

MC9S08AW32 32,768 

2048 

64 QFP 
64 LQFP 
48 QFN 
44 LQFP

MC9S08AW16 16,384 1024 
48 QFN 
44 LQFP 

表 1-2。 每种软件包类型可用的外围设备

套餐选项 

特征 64 针 48 针 44 针 

ADC 16 个频道 8 通道 8 通道

IIC 是 是 是 

IRQ 是 是 是 

KBI1 8 7 6 

SCI1 是 是 是 

SCI2 是 是 是 

SPI1 是 是 是 

TPM1 6 通道 4 通道 4 通道

TPM1CLK 是 不是 不是 

TPM2 2 通道 2 通道 2 通道

TPM2CLK 是 不是 不是 

I/O 引脚 54 38 34 

1.2 MCU 方框图

方框图显示了 MC9S08AW60 系列的结构。
第 1 章 导言 
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5. 引脚 PTD7、PTD3、PTD2 和 PTG4 包含上拉和下拉设备。 当启用 KBI（KBIPEn = 1）

并选择上升边缘（KBEDGn = 1）时，启用下拉功能。 
 

图 1-1。 MC9S08AW60 系列方框图  
第 1 章 导言 

 

表 1-3 列出片上模块的功能版本。  

表 1-3。 片上模块的版本 
 

模块 变种 

模拟数字转换器 （S08ADC10 
） 

1 

内部时钟发生器 （S08ICG 
） 

4 

互集成电路 （S08IIC 
） 

1 

键盘中断 （S08KBI 
） 

1 

串行通信接口 （S08SCI 
） 

2 

串行外围接口 （S08SPI 
） 

3 

定时器脉冲-宽度调制器 （S08TPM 
） 

2 

中央处理器 （S08CPU 
） 

2 

调试模块 （DBG 
） 

2 
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系统
控制

逻辑
TPM1 TPM2 IIC1 SCI1 SCI2 SPI1

ICGERCLK
RTI

FFE

÷2
ICG 固定自由时钟（XCLK）

ICGOUT

ICGLCLK*
÷2

BUSCLK

CPU BDC ADC1 公羊 闪光灯

* ICGLCLK 是 MC9S08AW60 系列的备用 BDC 时钟源。

ADC 有最小和最大
频率要求。
看  第 14 章，

FLASH 有频率
计划要求
并擦除操作。

1.3 系统时钟分布 
“Analog-to-Digital 转换器 

（S08ADC10V1）和 

附录 A，“电气

特点和时机 

规格 

图 1-2。 系统时钟分布图

看 附录 A，“电气特性

和定时规格. 

MCU 内部的一些模块有时钟源选项。 图 1-2 显示一个简化的时钟连接图。 ICG 提供时钟源：

• ICGOUT 是 ICG 模块的输出。 这是以下之一：

—外部晶体振荡器 

—外部时钟源

深圳市南天星电子科技有限公司 专注NXP推广 
www.soustar.com.cn, 13632858587



深
圳
南
天
星

Chapter 2 Pins and Connections

MC9S08AW60 Data Sheet, Rev 2

24 Freescale Semiconductor

2.2 Device Pin Assignment

Figure 2-1. MC9S08AW60 Series in 64-Pin QFP/LQFP Package
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Figure 2-2. MC9S08AW60 Series in 48-Pin QFN Package
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Figure 2-3. MC9S08AW60 Series in 44-Pin LQFP Package

2.3 Recommended System Connections
Figure 2-4 shows pin connections that are common to almost all MC9S08AW60 Series application
systems.
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